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	次世代事業創出に向けて開発企業とデザイン事業者の　　　マッチング希望・デザイン企画提案を募集！
	１ 支援候補テーマ
	２ 募集の概要
	（１） 募集対象 ：　支援候補テーマに対するマッチング希望・デザイン企画提案
	（２） 委託費 ： 【総合A】 200万円以内
	（新事業創出につながる要件定義書（コンセプト・デザイン等）の策定事業化にむけたデザイン・試作開発等の支援）
	【総合B】  80万円以内
	（新事業創出につながる要件定義書（コンセプト・デザイン等）の策定に係る支援）
	（３） 採択件数 ：　３件程度
	（４） 申請期間 ： 各テーマ、概要、申請企業名についてホームページに掲載します。
	企業とのマッチング及び、企画提案を検討されるデザイン事業者は支
	援対象者希望申出書をメール（rep-design@kistec.jp）にてご提
	出ください。質疑は当事業「問い合わせフォーム」にて受付けます。
	支援対象者希望申出書提出期限：2023年５月10日(水)
	（５） マッチング期間　： 2023年５月11日（木）から ５月31日（水）
	企画募集期間　： 2023年６月１日（木）から ６月26日（月）
	※ 開発企業とのマッチングが成立したデザイン事業者が、デザイン
	企画提案を提出することとなります。
	（６） 募集後の流れ　： ・応募いただいたデザイン企画提案については、外部有識者による
	審査会で３件程度のデザイン企画を選定します。
	・次に、選定した業務委託候補者と開発企業、産技総研の3者の協
	議により委託業務内容を決定し、契約を締結します。
	（７） 全体スケジュール（令和５年度）

	３　応募資格
	商品開発に係るデザインプロセス（商品戦略、商品企画、デザイニング、試作・製造監修など）を統括できる法人または個人で、委託業務を効果的かつ効率的に実施できる者

	４　支援候補テーマの詳細について
	詳細については、ホームページにてご確認願います。
	⇒【令和５年度次世代事業創出デザイン支援事業　支援候補テーマ一覧ホームページ】
	https://www.kistec-biz.jp/sup_comm/next_design/theme2023/

	５　募集要項等
	本募集に関する詳細は、「令和５年度次世代事業創出デザイン支援事業委託業務に係るプロポーザル募集要項」をご覧ください。募集要項は次のホームページからダウンロードできます。
	⇒【次世代事業創出デザイン支援事業ホームページ】
	https://www.kistec-biz.jp/sup_comm/next_design/
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